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(57) Abstract: The aim of the invention is to allow a tightly packed, substantially horizontal storage of wafers (40) with a simplified 
access to any of said wafers (40). To achieve this aim, the invention provides a device which comprises a plurality of superimposed 
storage elements (10), said storage elements (10) having means (16) on which the wafers (40) can be placed. The storage elements 
(10) have projections (14) for lifting by means of which a specific storage element (10a) and all storage elements (10) disposed above 
the specific storage element (10a) can be lifted by a defined first height, thereby producing a gap of contact. The projections (14) can 
also be used to lift the storage element (10b) disposed below said storage element (10a) by a defined second height, thereby ensuring 
freedom of access. 
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(57) Zusammenfassung: Um eine dicht gepackte, im Wesentlichen horizontale Lagerung von Waferscheiben (40) zu ermogJichen, 
bei der ein vereinfachter Zugriff zu jeder dieser Waferscheiben (40) moglich ist, wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, mit einer 
Vielzahl von ubereinander angeordneten Lagerungselementen (10), wobei die Lagerungselemente (10) Mittel (16) zur Auflage der 
Waferscheiben (40) aufweisen. Die Lagerungselemente (10) weisen Vorspriinge (14) zum Anheben auf, mit deren Hilfe ein be- 
stimmtes Lagerungselement (10a) sowie alle iiber diesem sie bestimmten Lagerungselement (10a) angeordneten Lagerungselemente 
(10) um eine vorbestimmte erste Hone - zur Ausbildung eines Eingriffsspaltes - angehoben werden konnen. Mit den Vorsprungen 
(14) kann auch das unter dem besagten Lagerungselement (10a) angeordnete Lagerungselement (10b) um eine vorbestimmte zweite 
Hone zur Ausbildung einer Zugriffsfreiheit angehoben werden. 



